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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Titelbild
Die NCAB Group ist ein integrierter Leiterplattenhersteller, 
der 1993 in Stockholm, Schweden, gegründet wurde. Ne-
ben dem schwedischen Hauptsitz, besitzt die NCAB Group 
weitere weltweite Standorte, darunter auch drei in Deutsch-
land. Diese befinden sich in München, Pforzheim und 
Kirchlengern. Die NCAB Group übernimmt die vollkommene 
Verantwortung für den gesamten Lieferprozess und setzt 
dabei sowohl bei den Kunden vor Ort als auch bei seinen 
streng auditierten Partner-Fabriken in Asien an. Die Mission 
des Unternehmens ist es, Leiterplatten pünktlich, fehlerfrei 
und nachhaltig zu den geringstmöglichen Gesamtkosten zu 
produzieren.

NCAB Group Germany GmbH, Elsenheimer Straße 7 
80687 München, Tel.: +49 (0)89 15001664 0;   
germany@ncabgroup.com, www.ncabgroup.com/de/


